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Abstract (en)
What is described is a device for introducing filler wires into a wire link band, which is located behind a feed device for the insertion wires in
the conveying direction of a machine for producing the wire link band. By means of a guide plate with channels and a roller, the filler wires are
introduced into the corresponding apertures of the already finished wire link band. <??>The device according to the invention permits mechanical
introduction of the filler wires section by section into the actual wire link band. The filler wires can be introduced simultaneously with the insertion
wires, so that a substantially higher production speed is obtained. <IMAGE>

Abstract (de)
Beschrieben wird eine Vorrichtung zum Einfthren von Filldrahten (9) in ein Drahtgliederband (2), die sich in Férderrichtung einer Maschine zum
Herstellen des Drahtgliederbandes hinter einer Zuflihreinrichtung (4) fur die Steckdréhte (5) befindet. Mit Hilfe einer Fihrungsplatte (13) mit Kanalen
und einer Walze (18) werden die Fiilldréhte (9) in die entsprechenden Offnungen des schon fertiggestellten Drahtgliederbandes eingefiihrt. Die
erfindungsgemane Vorrichtung gestattet ein abschnittweises, maschinelles Einfihren der Filldrahte in das eigentliche Drahtgliederband. Die
Fulldrahte kdnnen gleichzeitig mit den Steckdréhten eingefihrt werden, so daf3 sich eine wesentlich héhere Produktionsgeschwindigkeit ergibt.
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